	专利信息

	申请号：
	02110182
	申请日：
	2002/03/18 

	公开日：
	2002/12/25 
	公告日：
	2004/11/03 

	公开号：
	1386896
	公告号：
	1174113

	授权日：
	2004-11-3
	授权公告日：
	2004-11-3

	专利类别：
	发明 
	国别省市代码：
	14[中国|山西]

	代理机构代码：
	14101
	代理人：
	庞建英

	申请人地址：
	山西省太原市迎泽西大街79号

	邮编：
	030003
	范畴分类号：
	25F23D

	名称：
	射频—直流多层辉光离子渗镀设备及工艺

	国际分类号：
	C23C 8/36;C23C 14/38

	申请人：
	太原理工大学

	发明人：
	高原;徐重

	文摘：

	射频－直流多层辉光离子渗镀设备及工艺属于表面冶金的范畴，其设备特征是在炉底盘与工件极之间放置一绝缘物，对射频与直流，炉底盘和工件极将具有不同的电极功能。工件利用辉光放电空心阴极效应进行加热，在工艺上提供了一种在导体、非导体基材表面形成表面镀层、扩散层和扩散层与镀层复合层的方法。本发明将直流辉光引入工件，弥补了射频溅射设备只能形成镀层不能形成渗入扩散层的不足。提供了具有更强结合力的渗、镀、扩散及它们之间相互结合的复合层材料。

	主权利要求：

	射频－直流多层辉光离子渗镀设备及工艺其特征在于是一种利用溅射轰击加热导体、非导体基材并在其表面形成镀层、扩散层、扩散层与镀层以及它们之间相互结合复合层的设备，本设备主要是由炉壳（１），欲溅射元素的射频靶（２）和高压直流溅射靶（３），工件极（４），炉底盘（５），绝缘物体（６），金属板（７），射频溅射电源（８），高压直流溅射电源（９）和高压直流加热电源（１０），抽真空系统（１１），进气系统（１２），工件旋转机构（１３），工件（１４）所组成，其技术特征是，射频溅射电源（８）的两极分别接在欲溅射元素的射频靶（２）和炉底盘（５）上，炉底盘（５）、炉壳（１）均接地，为零电位，高压直流溅射电源（９）和高压直流加热电源（１０）的阳极均接地，也为零电位，高压直流溅射电源（９）的阴极接高压直流溅射靶（３），高压直流加热电源（１０）的阴极接工件极（４），绝缘物体（６），放置在金属板（７）与炉底盘（５）之间，射频溅射电源（８）频率为１３．５６ＭＨＺ的整数倍，工件极（４）是桶形中空结构，工件（１４）置于其中，欲溅射元素的射频靶（２）和高压直流溅射靶（３）将靶材料以离子、原子、粒子团的形式溅射出来，并向工件极（４）及其中放置的工件（１４）表面运动，接工件极（４）的高压直流加热电源（１０）使工件极（４）和工件（１４）产生辉光放电，并加热工件（１４），从而实现吸附元素在工件（１４）表面的渗入或沉积。

	优先权项：

	

	PCT 项

	进入国家阶段日：

国际申请号：

国际申请日：

国际公布日：

国际公布号：

国际公布语言：



	法律状态：
	2006-5-17;因费用终止公告日


